
Mô tả:

Thông số kỹ thuật
Vật liệu: Polyimide film

Chất kết dính: Silicone

Độ dày film: 0.025mm

Độ dày ESD tape: 0.06mm(±0.005mm)

Chiều dài ESD tape: 33m

Chiều rộng ESD tape: 500mm

Bám dính trên bề mặt thép 

(kg/25mm): 0.45kg-0.55kg

Sức kéo (kg/25mm): 10-13

Điện trở bề mặt: 10e6-10e9(Ω)

Giới hạn nhiệt độ: 260 độ C (Chịu được nhiệt độ cao)
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BĂNG DÍNH ESD TAPE NHIỆT ĐỘ CAO

Băng dính nhiệt độ cao ESD tape từ màng polyimide và chất kết dính silicone, thiết kế cho các 

ứng dụng che nhiệt độ cao để bảo vệ bảng mạch in trong quá trình hàn. ESD tape không chỉ 

cung cấp hiệu suất vượt trội khả năng chịu nhiệt độ cao mà còn có khả năng chống ESD tốt.


